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二、说明、目录、图表目录

       半导体材料是一类具有半导体性能、是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器

件的重要基础材料，支撑着通信、计算机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。  

      2014年，全球半导体材料市场规模同比增长3%;收入达到443亿美元，同比增长10%,这是

自2011年以来，全球半导体材料市场首次实现同比增长。台湾由于其庞大的代工和先进的封

装基地，连续五年成为半导体材料的最大客户。

      2014年中国半导体材料市场规模同比增长3%,收入达到了58.3亿美元。其中，2014年我国多

晶硅产量仍达到13.2万吨，同比增长57%.硅片产能达到38GW,同比增长28%.硅片产量达到近88

亿片，约占全球76%.

      近几年，由于市场需求的不断扩大、投资环境的日益改善、优惠政策的吸引及全球半导体

产业向中国转移等等原因，我国集成电路产业每年都保持30%的增长率。集成电路制造过程

中需要的主要关键原材料有几十种，材料的质量和供应直接影响着集成电路的质量和竞争力

，因此支撑关键材料业是集成电路产业链中最上游也是最重要的一环。随着信息产业的快速

发展，特别是光伏产业的迅速发展，进一步刺激了多晶硅、单晶硅等基础材料需求量的不断

增长。

      随着世界半导体行业巨头纷纷到国内投资，整个半导体行业快速发展，这也要求材料业要

跟上半导体行业发展的步伐。可以说，市场发展为半导体支撑材料业带来前所未有的发展机

遇。

      智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国半导体材料市场供需趋势预测及投资战略分析

报告》。内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动

向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心

等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论

到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门

准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战

略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要

工具。

      智研数据研究中心是国内权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告，行

业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投资

咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供商。 
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